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6-4 低温粉砕技術を用いた用途開発パートナー

・大阪ガスリキッドでは樹脂、食品などの低温粉砕受託ビジネスを展開しています。
・化学系受託製造企業さまと連携して、お客さまの粉砕ニーズに対応したいと考えています。

【開発パートナー】

■対象企業
化学系の受託専業の製造会社さま

■粉砕対象
樹脂、エラストマー（有機溶剤系は除く）
水系溶液、無機材料、食品

■用途例
受託製造後の粉砕加工など

■今後の流れ
粉砕対象をヒヤリングし、粉砕テストを行います。
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https://www.osakagas.co.jp/company/efforts/rd/innovation/pdf/needs/2021/needs.pdf

